技术要求
	序号
	技术要求

	1. 
	探测器系统

	1.1. 
	探测器排数：（所投产品应满足下列①-④任意一项）提供技术白皮书佐证，未提供、缺项或不满足要求视为无效响应。
①若所投设备为单源设备则探测器排数≥256 排且机架扫描转速≤0.23s/圈； 
②若所投设备为单源设备则探测器排数≥320 排（且 Z 轴每排均为等宽排列）且机架扫描转速≤0.25s/圈； 
③双源探测器≥96 排×2 且机架扫描转速≤0.25s/圈； 
④立体双层探测器≥128 排×2 且机架扫描转速≤0.27s/圈。

	1.2. 
	轴扫每圈图像采集数：≥384层

	1.3. 
	探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度：（所投产品应满足下列①-③任意一项） 
①如提供单套探测器≥16cm； 
②如提供双套探测器系统，则每套探测器≥5.76cm； 
③如提供立体双层光谱探测器≥8cm。

	1.4. 
	每排探测器单元数：≥830 个
（如提供双源探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制）

	1.5. 
	探测器单元总数(探测器排数x每排探测器单元数)：≥149760 个

	1.6. 
	探测器等宽排列且探测器Z轴每排像素尺寸（单套探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度/单套探测器排数）：≤0.625mm

	2. 
	X线球管及高压发生系统

	2.1. 
	球管阳极热容量：≥30MHU

	2.2. 
	球管阳极最大散热率：≥1600kHU/min（非等效）

	2.3. 
	球管液态金属轴承技术：提供

	2.4. 
	焦点个数：≥2

	2.5. 
	球管最小焦点：≤0.8mm²

	2.6. 
	球管最大焦点：≤2.7mm²

	2.7. 
	单套高压发生器最大功率（非等效，提供最高功率版本）：（所投产品应满足下列①-④任意一项）
①提供单套探测器≥256排且高压发生器最大功率（非等效）≥108kw；
②提供单套探测器≥320排（且 Z 轴每排均为等宽排列）且高压发生器最大功率（非等效）≥100kw；
③提供双源探测器≥96排×2且高压发生器最大功率（非等效）≥120kw；
④提供最新立体双层探测器≥128排×2且高压发生器最大功率（非等效）≥120kw。

	2.8. 
	最低输出管电流：≤20mA

	2.9. 
	最高输出管电流（非等效）：≥833mA

	2.10. 
	最小输出管电压：≤80kV

	2.11. 
	最大输出管电压：≥140kV

	2.12. 
	输出管电压档位：≥4档

	2.13. 
	球管单次螺旋扫描连续曝光时间：≥60S

	3. 
	机架系统

	3.1. 
	机架孔径（外壳安装完成，正常扫描状态下的最大内孔径）：≥78cm

	3.2. 
	焦点到等中心点距离：≥60cm
（如提供双源探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制）

	3.3. 
	焦点到探测器距离：≥109cm
（如提供双源探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制）

	3.4. 
	机架物理（或数字）倾斜角度≥±20°

	3.5. 
	机架冷却方式：风冷或水冷

	3.6. 
	机架控制面板数量≥2个

	4. 
	扫描床

	4.1. 
	最大可扫描范围：≥185cm

	4.2. 
	最大水平移动速度：（所投产品应满足下列①-③任意一项）：
①如16厘米宽体探测器则≥30cm/s；
②如双源探测器则≥45.8cm/s；
③如最新立体双层探测器则≥60cm/s。

	4.3. 
	垂直升降可低至（距地面）：≤50cm

	4.4. 
	垂直升降最高点（距地面）：≥92cm

	4.5. 
	最大承重：≥210kg

	4.6. 
	与CT一体化集成生理信号门控单元：提供

	5. 
	扫描和重建参数

	5.1. 
	轴位扫描单圈最大覆盖范围：≥8cm或双源≥5.76cm

	5.2. 
	螺旋扫描最大螺距：≥1.53

	5.3. 
	螺旋扫描最小螺距：≤0.51

	5.4. 
	最薄扫描图像层厚：≤0.625mm

	5.5. 
	最大扫描FOV：≥50cm

	5.6. 
	能谱扫描最大FOV：≥35cm

	5.7. 
	图像重建矩阵：≥512×512

	6. 
	主控制台系统

	6.1. 
	主控台内存：≥32GB

	6.2. 
	主控台硬盘容量：≥1TB

	6.3. 
	主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）：≥200,000幅

	7. 
	图像质量

	7.1 
	空间分辨率MTF0%：≥16 LP/CM

	7.2 
	低对比度分辨率：≤5mm@0.3%

	8. 
	配套服务器架构工作站，由服务器端软件和客户端软件构成（提供CT厂家工作站NMPA官网注册证信息截图，注册信息需体现服务器及客户端架构内容）

	8.1. 
	提供≥2个客户端及配套设备硬件及软件

	8.2. 
	内存：≥32GB

	8.3. 
	硬盘容量：≥1TB

	8.4. 
	DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询功能：提供

	9. 
	高级临床功能

	9.1. 
	多期增强扫描技术

	9.2. 
	CTA血管造影技术

	9.3. 
	CTU尿路造影技术

	9.4. 
	造影剂自动跟踪技术

	9.5. 
	小剂量团注跟踪测试技术

	9.6. 
	3D自动mA功能

	9.7. 
	儿童专用扫描协议

	9.8. 
	脑出血测量工具

	9.9. 
	冠脉成像分析

	9.10. 
	冠脉束自动提取

	9.11. 
	冠脉斑块分析软件

	9.12. 
	胸痛三联一站式成像

	9.13. 
	一站式心脑联扫

	9.14. 
	能谱成像技术

	9.15. 
	单能量级数：≥40-140keV

	9.16. 
	能谱痛风尿酸成分分析

	9.17. 
	能谱结石成分分析

	9.18. 
	能谱去金属伪影功能

	9.19. 
	能谱虚拟平扫图像

	9.20. 
	全脑动态灌注成像：一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑 4D 血流成像、 全脑动态灌注成像

	9.21. 
	全脑4D血流成像

	9.22. 
	最大动态灌注扫描范围≥16cm

	9.23. 
	体部灌注成像

	9.24. 
	肝脏多期相融合技术

	9.25. 
	高级肿瘤评估软件

	9.26. 
	高级血管分析软件

	9.27. 
	高级结肠分析软件

	9.28. 
	肺结节自动探查软件

	9.29. 
	具备金属伪影抑制技术

	9.30. 
	具备低剂量扫描技术

	10. 
	其他高级配置：各品牌需提供所有高级配置。

	10.1. 
	如提供≥256排且＜320排CT，请提供多通道能谱及后处理分析软件包，包括：能谱肺结节分析、能谱骨密度测量、能谱下肢静脉优化显像、能谱去金属伪影、能谱肝灌注分析、彩色能谱肺灌注、深度学习能谱重建技术等包括但不限于此类技术；提供无限制冠脉扫描技术、高级脑卒中分析软件包、高级肺结节分析软件、一站式胸痛中心解决方案、全息仿生及影像实体转化平台、全身肿瘤评估及灌注分析诊疗平台、全景慧眼隔室操作系统。
如提供≥96排×2双源CT，请提供达尔文平台，双 iPad，动态摇篮床以及神经、全脏器灌注及右心室分析软件，Pulmo3D 肺实质分析、光栅技Adaptive4DSpiralPlus、高级结肠分析、肋骨平铺、LiverAnalysis、BoneReading 骨全景，全息仿生成像技术，提供以下部位双能量技术：痛风、结石、心肌活性分析；双能量肺分析、脑出血分析、零噪声单能量技术； 双能量骨髓弥散成像、斑块分析等包括但不限于此类双能量技术。
如提供最新立体双层探测器≥128排×2CT，请提供 100kVp、120kVp 和 140kVp 光谱成像技术、iMR 迭代平台、人工智能深度学习光谱模型重建平台，提供肺结节分析、AI 冠脉无伪影成像平台、冠脉 MCR 技术、 100kVp心脏光谱应用，摇篮床技术，OMAR 去金属伪影软件包，多模态肿瘤追踪（MMTT）、实影渲染（PRVR）等，全身三同能谱成像技术、光谱云魔镜系统等。
如提供≥320排CT，提供天眼 AI 导航技术、骨结构评估功能、头颈部血管零剪影技术、心脏-血管多部位一站式分析功能、宽体能谱成像技术含能谱脑出血/造影剂外渗鉴别功能、肺结节分析功能、低 keV 下肝脏门静脉优化显像功能、低 keV 下肢动脉/下肢静脉优化显像功能、智能定位追踪功能、容积灌注成像、摇篮床技术、超真实物理渲染技术。 
如为其他品牌，提供类似上述技术相关配置。

	11. 
	第三方配置

	11.1. 
	高压注射器1台（三通道，蠕动泵动力，单向流动、无反流）

	11.2. 
	辐射防护用品（防护服、铅帽、铅围脖、铅围裙）4套，铅衣架1套

	11.3. 
	定量CT（QCT）一套（含体膜）

	11.4. 
	辐射剂量检测仪1台

	11.5. 
	恒温箱1个，加热和临时恒温保存造影剂用

	11.6. 
	6M显示屏4块及智能终端4套（附配套使用晨读系统1套）

	11.7. 
	质控软件（涵盖DR CT图像、报告）

	11.8. 
	AI诊断模块（脑 心 胸 肿瘤 等4个）

	11.9. 
	固定式台柱，包括充电装置、内置应急控制板、内含DSA接口能和GE、飞利浦、西门子、联影、佳能等厂家DSA及CT联动使用。
外科床面+全碳纤维床面
碳纤维头架+碳纤维底座+侧挡板+附件适配器

	11.10. 
	智能防辐射系统2套

	11.11. 
	质保期内免费升级全部软件及匹配的硬件设备，承担PACS接口费用。
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